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PAKT Electronics jest niezaleznym dystrybutorem wyposazenia do produkc;ji
i serwisu elektroniki. Dziatajagc od 2008 roku zyskali$my zaufanie wielu
odbiorcéw, od duzych miedzynarodowych koncernéw po mate, rodzinne
firmy. Nasza oferta opiera sie na starannie wyselekcjonowanych produktach,
pochodzacych od sprawdzonych dostawcow. W zawieranych umowach
dystrybutorskich stawiamy duzy nacisk na zapewnienie wtasciwej pomocy
technicznej oraz obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjne;j.

Nieustanne poszerzanie asortymentu oraz ciagty wzrost zasobow
magazynowych gwarantuja szybka i kompleksowa realizacje zamoéwien.

Gromadzone od lat doswiadczenie zawodowe oraz nieustannie poszerzana
wiedza pozwala nam wspomaga¢ klientéw w rozwigzywaniu probleméw
technicznych, zwigzanych z produkcjg i serwisem elektroniki.
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Montaz powierzchniowy

Montaz przewlekany

Inspekcja optyczna

Bezpieczne
przechowywanie

Mycie ptytek oraz
szablonow

N
N

Lutowanie reczne
23-24

Pasty lutownicze
24

Urzadzenia i materiaty
uzupetniajace

Ochrona antystatyczna

Plazmowa modyfikacja
powierzchni

M Drukarki szablonowe

M Automaty do uktadania komponentéw SMD

M Piece lutownicze

M Transportery, bufory, podajniki i odbiorniki ptytek
M taczniki oraz narzedzia do tasm SMD

M Agregaty lutownicze
M Lutowanie selektywne

M AOI/SPI

M Inspekcja rentgenowska

M Mikroskopy elektroniczne
M Mikroskopy stereoskopowe
M Lupy ESD z o$wietleniem

W Szafy osuszajace

W Pakowarki prozniowe

M Szafy do przechowywania szablonéw
Il Ramy do szablonéw

M Myjki natryskowe do PCB
M Ultradzwiekowa myjka do szablonéw

M Stacje lutownicze
M Stacje na gorace powietrze
M Stacje do prac naprawczych

M Pasty lutownicze Shenmao

M Separatory ptytek

M Miksery pasty

M Magazynkina PCB

M Tasmy rozbiegowe i taczniki
M Tasmy i krazki maskujace

B Preparaty czyszczace, Scierki

M Stoty i krzesta

M Pityty podtogowe i maty stotowe

M Worki, desykanty,

B Pojemniki antystatyczne

[l Odziez ESD, obuwie, rekawiczki

[l Opaski, opaski na obuwie, mierniki, testery

M Czyszczenie
M Aktywacja
M Wytrawianie
M Powlekanie
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Szybkie, precyzyjne, niezawodne drukarki SMT do pracy w linii
automatycznego montazu komponentéw. Zastosowano w nich
szereg unikatowych rozwiazan, poprawiajacych jakosc

i powtarzalnos$¢ zadruku:

B nieruchomy, stabilny stolik roboczy

M opatentowany system eliminacji odksztatcen
(zwichrowan) PCB

M transport ptytki podzielony na trzy etapy z programowang
regulacja szerokosci

B modut czyszczenia szablonu na sucho lub na mokro
z wtasng pompa prézniowa

Bl mozliwos$¢ zapamietania dowolnego ksztattu znakéw
referencyjnych

M oswietlenie LED wielokolorowe

M inspekcja 2D w wyposazeniu standardowym

M opcjonalny system automatycznego podpierania PCB
B traceability

M nie wymaga okresowej kalibracji

M niskie koszty eksploatacji

Rozbudowany, programowalny system
separacji szablonu.
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Linia obejmuje wiele modeli, réznigcych sie
obszarem zadruku, tozsamym z wielkoscig PCB:

HP 52082 520x420mm

HP 68052 680x510mm
HP 850S2 850x620mm
HP 100052 940x610mm

Grubos¢ PCB 0,4 - 6,5mm

HP 520S2: 7 sekund + czas zadruku,
HP 1000S2: 20 sekund + czas zadruku

Kierunek o

Podparcie Bloki i igly mocowane magnetycznie, automatyczna reg.
PCB wysokosci w zaleznosci od grubosci PCB

Uchwyt plytek | Brzegowy z automatycznym wyréwnaniem

Czas cyklu

Podwajna, metalowa (powtoka tytanowa),

e szerokos¢ do wyboru

Kro rglz(c):gci Elektroniczna (cyfrowa), z regulacjg w pieciu etapach
ipnea e przesuwu rakli

Transport L. . . o
Sl Tréjsekeyjny, z automatyczna regulacja szerokosci

System ;
Pojedyncza kamera cyfrowa

Diodowe - wybor koloru (czerwony, zielony) dla uzyskania
maksymalnego kontrastu

Oswietlenie

}gﬁgg Iéicja Dwuwymiarowa w czasie rzeczywistym, wykrywajgca
el ubytki, nadmiary, offsety itp.

Arzhie . Mozliwos¢ zapamietania i rozpoznania dowolnego znaku
referencyjne

Czyszczenie o
szablonu Na sucho lub na mokro, wspomagane podci$nieniem

Zasilanie Elektryczne: 230V AC, pneumatyczne: 0,5 MPa

Pieciosekcyjna regulacja predkosci i nacisku rakli.

8 83

e

Droga rakli moze by¢ podzielona na maksymalnie piec¢
niezaleznie programowanych odcinkéw. W kazdym z nich
mozna ustawiac indywidualnie nacisk i predkosc rakli,
dzieki czemu mozna precyzyjnie dobra¢ parametry
zadruku do mozaiki szablonu.
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Tak duzy obszar roboczy pozwala nanosic paste lutownicza

na ptytki do produkcji paskow z diodami $wiecacymi. Drukarka
LED wyposazona jest standardowo w inspekcje 2D, modut
czyszczenia szablonu, zestaw blokéw i pinéw podporowych,
automatyczng programowana regulacje szerokosci transportu.

Rozbudowany system automatycznego czyszczenia
szablonu.

Suction-1
Dy Cl y

Suction-2
: Wet Cleaning Area

Paper Ralling
Paper Rolling

-

Szablon moze by¢ czyszczony na sucho, na mokro,

z wykorzystaniem podcisnienia lub bez. Dodatkowo
system umozliwia ,falowanie” szablonu podczas
czyszczenia zwiekszajac efektywnosé procesu.

Wiecej
o produkcie

Dostepny jest jeden model o obszarze zadruku:

HPX 1300SL 1240x640mm

Grubos$¢ PCB 0,3 - 6,5mm

Czas cyklu 30 sekund + czas zadruku

Kierunek zadruku Lewo < Prawo

Bloki i igty mocowane magnetycznie, automatyczna
reg. wysokosci w zaleznosci od grubosci PCB

Uchwyt plytek Brzegowy z automatycznym wyréwnaniem

Podwajna, metalowa (powtoka tytanowa),
szeroko$¢ do wyboru

Podparcie PCB

Rakla

Kontrola Elektroniczna (cyfrowa), z regulacja w pieciu etapach

przesuwu rakli

predkosci i
nacisku

Transport ptytek

Z automatyczna regulacja szerokosci

Pojedyncza kamera cyfrowa

Diodowe - wybér koloru (czerwony, zielony)
dla uzyskania maksymalnego kontrastu

System wizyjny

Oswietlenie

Inspekcja jakosci Dwuwymiarowa w czasie rzeczywistym, wykrywajgca
zadruku ubytki, nadmiary, offsety itp.

Znaki Mozliwosc zapamietania i rozpoznania dowolnego
referencyjne znaku

zyszczeni o
gzg;o%ue - Na sucho lub na mokro, wspomagane podci$nieniem

Zasilanie Elektryczne: 230V AC, pneumatyczne: 0,5 MPa

System automatycznego pomiaru i dozowania
pasty lutowniczej

System
automatycznego
podpierania PCB
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N1 i N2 to wielofunkcyjne platformy montazowe, dajace najszersze na rynku mozliwosci konfiguracji, zachowujac najwieksza liczbe
podajnikow. Dzieki temu, ze wszystkie gtowice i dysze maja mozliwos¢ uktadania petnego spektrum komponentéw, optymalizacja
pracy tych automatéw jest prosta i bardzo skuteczna. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania wysokiej produktywnosci catej
linii montazowej. Urzadzenia zbudowano w oparciu o nowoczesne silniki liniowe i kamery cyfrowe, wykorzystujac unikalne
rozwiazania Europlacer jak bezslotowe, inteligentne podajniki, inteligentne ssawki czy technologie 3DPS, gwarantujaca stata
kontrole sity nacisku ssawki przy pobieraniu i uktadaniu komponentéw. Cechy te sprawiaja, ze rzeczywista efektywnos¢ pracy jest
znacznie wyzsza niz w rozwigzaniach konkurencyjnych.

Wydajnosé do 15390 cph (gtowica 12 dysz) do 30780 cph (gtowica 12 dysz)
0,3x0,15 mmdo 99 x 99 mm
Spektrum uktadanych komponentéw wysokos$¢ do 34 mm

minimalny pitch: 0,1 mm (QFP), 0,15 mm (mBGA)

Rozpoznawanie Automatyczne ,w locie”

Rodzaj napedéw Silniki liniowe w osi XiY

Gtowica montujaca jedna z o$mioma lub dwunastoma dyszami dwie z odmioma lub dwunastoma dyszami

pojemnos$¢ do 264 podajnikdéw 8 mm
zakres do szer. tasmy 104 mm
Podajniki
podajniki pasowe do komponentéw w laskach

do 10 tac JEDEC lub zmieniarka na 30 tac

Masa 2000 kg 2000 kg
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Al oraz A2 to propozycja dla klientéw o ograniczonym miejscu w obszarze produkcyjnym przy jednoczesnym zachowaniu
legendarnej wszechstronnosci maszyn Europlacer. ii-A1 wyposazony jest w pojedyncza gtowice rewolwerowa z oSmioma
lub dwunastoma dyszami.

Gtéwne zalety platformy A1 to szeroki zakres montowanych komponentéw, 164 pozycje dla podajnikéw 8mm oraz mozliwosé
umieszczenia do 5 tacek Jedec w obszarze roboczym, a wszystko to umieszczone w kompaktowej bryle.

Maksymalna predkos¢ z jakg A1l jest w stanie uktadac wynosi do 15 000 komponentéw na godzine. ii-A2 dzieki dwém gtowicom

pipetowym oferuje ponadprzecietng wydajnos¢ w swej kompaktowej obudowie. Stanowi doskonate uzupetnienie linii montazowej
dziatajac jako chipshooter o wydajnosci do 50 000 cph.

Wydajnosé¢ do 15390 cph (gtowica 12 dysz) do 50000 cph (2x gtowica pipetowa)
Wymiary PCB 50 x 50 mm do 1070 x 715 mm
0,4 x0,2mm(01005) do 99 x 99mm 0,4 x0,2mm(01005) do 13 x 13mm
Spektrum uktadanych wysokos¢ do 34mm wysokos¢ do 7mm
komponentow minimalny pitch: 0,15mm (QFP), minimalny pitch: 0,15mm(QFP),
0,2mm (mBGA) 0,4mm(mBGA)
Rodzaj napedéw Silniki liniowe w osi XiY

Gtowica montujaca jedna z o$mioma lub dwunastoma dyszami dwie z odmioma lub dwunastoma dyszami

pojemno$¢ do 164 podajnikéw 8 mm
zakres do szer. tasmy 104 mm
Podajniki
podajniki pasowe do komponentéw w laskach
do 3 tac JEDEC lub zmieniarka na 30 tac

Masa 1800 kg 1900 kg

ELECTRONICS
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europlacer

ii-A3 przenosi legendarnie elastyczne urzadzenia marki Europlacer w nowy wymiar wydajnosci do 65 000 komponentéw
na godzine.Poziom ten uzyskano dzieki kombinacji gtowic pipetowych ze znana z poprzednich modeli gtowica rewolwerowa.

ii-A3 zbudowano w oparciu o nowoczesne silniki liniowe i kamery cyfrowe, wykorzystujac unikalne rozwigzania Europlacer
jak bezslotowe podajniki, inteligentne dysze czy technologie 3DPS gwarantujaca statg kontrole sity nacisku dyszy przy pobieraniu
i uktadaniu komponentow.

Architektura automatu ii-A3 sprawia, ze montaz komponentow nie jest ograniczony iloscig dostepnego miejsca na podajniki,
iloscia dostepnych dysz czy wydajnoscia maszyny. Cechy te sprawiaja, ze rzeczywista efektywnos$¢ pracy jest znacznie wyzsza
niz w rozwigzaniach konkurencyjnych.

Wydajnos¢ do 65 000 cph
0,4x0,2 mm (01005) do 99 x 99 mm
Spektrum uktadanych komponentéw wysokosc¢ do 34 mm
minimalny pitch: 0,15 mm (QFP), 0,20 mm (mBGA)

Rozpoznawanie Automatyczne ,w locie”

Rodzaj napedéw Silniki liniowe w osi Xi Y
Gfowica montujgca dwie pipetowe po 8 dysz + jedna rewolwerowa 8 dysz
pojemnosc¢ do 264 podajnikow 8 mm
zakres do szer. tasmy 104 mm
Podajniki
podajniki pasowe do komponentéw w laskach

do 5 tac JEDEC lub zmieniarka na 30 tac

Masa 3000 kg

ZPAKT
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Montaz powierzchniowy

Wiecej
o produkcie

8 li-A4 to najszybsza sposréd oferowanych
< platform o wydajnosci do 104 000

8- komponentéw na godzine. Tak duza

5 wydajnos¢ zapewnia zastosowanie 4 gtowic
o pipetowych wyposazonych w 8 ssawek

na kazdej z nich.

Opcje
M dyspenser kleju/pasty - czasowo-cisnieniowy badz sruba Archimedesa,
M tester parametréw elektrycznych (pojemnosé, rezystancja) komponentdw pasywnych,
M dysze i chwytaki wykonywane wedtug specyfikacji klienta,
B zewnetrzna kamera do inspekcji komponentdw o wym. wiekszych niz 50x50mm,
M bezprzewodowa komunikacja,
B podajniki na etykiety,
M podajniki kulek lutowniczych,
M jednostka topnikujaca do procesu PoP,
M podajnik do luznych komponentdw,
M traceability.

Wydajnosé do 104 000 cph (cztery gtowice pipetowe po 8 dysz)
Spektrum uktadanych komponentéw 0,4 x 0,2 mm (01005) do 13 x 13 mm, wysoko$¢ do 7 mm, minimalny pitch: 0,15 mm (QFP)
Rodzaj napedow Silniki liniowe w osi X i Y

Gtowica montujgca cztery pipetowe po 8 dysz

pojemnos¢ do 264 podajnikéw 8 mm
zakres do szer. tasmy 104 mm
Podajniki
podajniki pasowe do komponentéw w laskach

do 5 tac JEDEC lub zmieniarka na 30 tac

Masa 3000 kg
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Montaz powierzchniowy

SBSF - 200 Podcisnieniowy podajnik pustych ptytek na linie montazu SMT.
podcisnieniowy podajnik Urzadzenia tej serii dodatkowo wyposazono w funkcje

C"HEN

ptytek usuwania pytéw i kurzu z powierzchni PCB.
o produkcie
SBSF-200 50x50 - 250330 900x730x1290
SBSF-200Y 50%50 - 330x440 1000x830x1290
do 230 ptytek
SBSF-200L 50x50 - 390x510 (1,0 mm) 1190x980x1290
SBSF-200X 50x50 - 460x510 [WNCCEEERINEIS 1190x1050x1290
(1,6mm)
SBSF-200X2  50x50 - 460x620 1190x1050x1290
SLD-200F 50%50 -510x680 1190x1050x1290
SLD - 120 podajnik Seria urzadzen, w ktorych ptytki sg dalej podawane
ptytek z magazynka typu I z magazynka transportowego.
rack £l
Skok magazynka mozna ustawic na 10, 20, 30, 40mm.
W podajniku moga znajdowac sie jednoczesnie 3 magazynki.
Wiecej Konstrukcja urzadzenia (w tym ostony) spetnia europejskie
o produkcie

wymogi bezpieczenstwa maszyn.

wmm

SLD-120 50x50 - 250x330 1170x653x1650
SLD-120Y 50x50 - 330x440 1490x840x1650
SLD-120L 50x50 - 390x510 1735x890x1650
trzy magazynki

SLD-120X 50x50 - 460x510 1735x980x1650

SLD-120X2  50x50 - 460x620 1955x980x1650

SLD-120F 50x50 - 510x680 1990x980x1650
SUD - 120 odbiornik Urzadzenia tej serii ustawiane sg na koncu linii montazowej
ptytek do magazynka i stuza uktadaniu polutowanych ptytek w magazynkach typu
typu rack rack.

Skok magazynka mozna ustawic na 10, 20, 30, 40mm.

Wiecej W podajniku moga znajdowac sie jednoczesnie trzy magazynki.
o produkcie

Konstrukcja urzadzenia (w tym ostony) spetnia europejskie
wymogi bezpieczenstwa maszyn.

wmm

SUD-120 50x50 - 250x330 1670x653x1650

SUD-120Y 50x50 - 330x440 2090x840x1650

SUD-120L 50x50 - 390x510 2515x890x1650
trzy magazynki

SUD-120X 50x50 - 460x510 2515x980x1650

SUD-120X2 50x50 - 460x620 2775x980x1650

SUD-120F 50x50 - 510x680 2870x980x1650

ELECTRONICS

ZPAKT
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Montaz powierzchniowy

SSB - 200 =
bufor wyjsciowy n
do urzadzen SPI/AOI

Wiecej
o produkcie

SGC - 500 Transporter teleskopowy

Wiecej
o produkcie

SCC-900 Transporter

Wiecej
o produkcie

Seria urzadzen do usuwania z ciggu produkcyjnego ptytek
ocenionych przez systemy inspekcyjne jako wadliwe.

Bufor moze przechowywac do 10 ptytek. Istnieje mozliwosé
zwiekszenia ilosci miejsc do maksymalnie 15 ptytek.

Ptytki poprawne sg wysytane do nastepnego urzadzenia

w trybie FIFO.

wmm

SSB-200 50x50 - 250%330 850x890x1660

SSB-200Y 50x50 - 330x440 1100x1010x1660

SSB-200L 50x50 - 390x510 1200x975x1660

10PCB
SSB-200X 50x50 - 460x510 1200x1050x1660

SSB-200X2 50x50 - 460x620 1440x1050x1660

SSB-200F 50x50 - 510x680 1500x1100x1660

Urzadzenia umozliwiajace bezpieczne przejécie operatorana
druga strone linii produkcyjnej. Otwarte przejscie ma szerokosc
600 mm. Transportery wyposazone sg w czujniki
bezpieczenstwa i ostony.

e gWiaHo przejsrda
wmm

SGC-500 50x50 - 250x330 1400x720x1020
SGC-500Y 50x50 - 330x440 1400x800x1020
SGC-500L 50x50 - 390x510 1400x870x1020

600mm
SGC-500X 50x50 - 460x510 1400x940x1020

SGC-500X2 50x50 - 460x620 1400x940x1020

SGC-500F 50x50 - 510x680 1400x990x1020

Transporter o dtugosci 0,9m taczacy urzadzenia w linii montazu
SMT.

Urzadzenia mozna zaprogramowac do pracy w prawo

lub w lewo, z przednia lub tylng szyna nieruchoma. Oprécz
trybu automatycznego posiadaja rowniez tryb manualny
umozliwiajacy zatrzymanie ptytki, jej ocene wzrokowa,
ewentualne poprawki czy tez usuniecie ptytki z linii.

wmm

SCC-900 50x50 - 250x330 900x580%x925
SCC-900Y 50x50 - 330x440 900x580x925
SCC-900L 50x50 - 390x510 900x580%x925

900 mm
SCC-900X 50x50 - 460x510 900x580x925
SCC-900X2 50x50 - 510x620 900x580x925

SCC-900F 50x50 - 510x680 900x580x925

ZPAKT

ELECTRONICS
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Montaz powierzchniowy

Wiecej
i o produkcie

RF 4000

Piec zwymuszonym przeptywem goracego powietrza

z czterema gornymi i dolnymi strefami grzewczymi. Idealne
i ekonomiczne rozwiagzanie do produkcji o matych i Srednich
naktadach. Przy maksymalnej temperaturze 300°C RF 4000
jest kompatybilny z wiekszoscia profili pasty lutowniczej
otowiowej i bezotowiowe;j.

Wiecej
o produkcie

RF 5000

Najwazniejsze cechy
M Dostepny w wersji z transportem brzegowym
(szer. do 450mm) jak i siatkowym (szer. 570mm),
M Sterowany za pomoca komputera PC, system Windows 10,
[l Dedykowane oprogramowanie do ustawiania parametroéw,

M 5 niezaleznie kontrolowanych gérnych i dolnych stref
wymuszonej konwekgji,

M Tunel grzewczy o dtugosci 1910 mm,

M Strefa chtodzenia o dtugosci 330mm,

M Elektryczny mechanizm podnoszenia pokrywy,

B Automatyczne smarowanie taricucha,

M 3 gniazda na termopary,

M Zasilanie bateryjne UPS,

M Opcjonalna podpora $rodkowa dla transportu brzegowego.

Cecha/Model RF 4000 RF 5000

Maksymalna szerokos¢ ptytki 500mm transport siatkowy/ 400mm transport brzegowy 570mm transport siatkowy/ 450mm transport brzegowy
llos$¢ stref grzania (gora/dot) 4/4 5/5

Transporter siatkowy lub brzegowy siatkowy lub brzegowy

‘ Maksymalny pobér mocy 19kW 38kW

‘ Zasilanie 3 fazy 400V, 50/60Hz 3 fazy 400V, 50/60Hz
2000x1200x1450mm (dt./szer./wys.) 3040x1380x1445mm (dt./szer./wys.)

‘ Waga do 900kg do 1220kg

ELECTRONICS
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Montaz powierzchniowy

Wiecej
o produkcie

RF 6000

Piec z wymuszonym przeptywem
goracego powietrza z szescioma
goérnymi i dolnymi strefami
grzewczymi oraz podwdjna strefg
chtodzenia. Przy maksymalnej
temperaturze 300°C RF 6000 jest
kompatybilny z wiekszoscig profili
pasty lutowniczej otowiowej

i bezotowiowe;j.

Dostepny w wersji z transportem brzegowym (szer. do 450mm) jak i siatkowym (szer. 570mm), sterowany za pomoca komputera
PC, system Windows 10, dedykowane oprogramowanie do ustawiania parametrow, é niezaleznie kontrolowanych gérnych

i dolnych stref wymuszonej konwekcji, tunel grzewczy o dtugosci 2050 mm, dwie strefy chtodzenia, elektryczny mechanizm
podnoszenia pokrywy, automatyczne smarowanie tancucha, 3 gniazda na termopary, zasilanie bateryjne UPS, opcjonalna podpora

srodkowa dla transportu brzegowego.

SeriaCR

SeriaER

Cecha/Model CR-0802 CR-1003 CR-1203 Cecha/Model ER-0803 mm

ll0s¢ stref gora/dot 10/10 12/12

llos¢ stref gora/dot 10/10 12/12

Dlugosc tunelu Diugosc¢ tunelu
3110mm 3950mm 4720mm 3110mm 3950mm 4720mm

llos¢ stref chtodzenia

llos¢ stref chtodzenia

Technologia grzania Wymuszona konwekcja powietrza Technologia grzania Wymuszona konwekcja powietrza

Przednia szyna stata.

Szerokosc transportu Szyna tylna regulowana od 50 do 450mm

Przednia szyna stata.

fel Szyna tylna regulowana od 50 do 450mm

" Siatkowy i brzegowy, . Siatkowy i brzegowy,
e el opcja: brzegowy z centralng regulowang podporg RELEJ s Eo ) opcja: brzegowy z centralng regulowang podporg

Pobér mocy: rozruch /

. . 28kW/9kW
$redni

34kW/11kW 38kW/13kW

:;‘;‘:‘rim“y‘ rozruch/ aolW/I0kW  B4KW/1TKW  38KW/13KkW

: 5310x1353 | 6520x1426 | 7290x1426 : 5730x1426 6520x1426 | 7290x1426
Wymiary (mm) x1490 x1560 x1560 Wymiary (mm) x1560 x1560 x1560

Masa 2200kg 2400kg 2600kg

Masa 2300kg 2500kg 2700kg

ZPAKT

ELECTRONICS
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Montaz przewlekany

HWS350/450 agregat do lutowania komponentéw
przewlekanych i SMD spoiwami bezotowiowymi, przeznaczony
do pracy w liniach o $redniej i duzej skali produkgji. Transport

tancuchowy z palcami tytanowymi L+V
do palet i PCB bez palet

W urzadzeniu zastosowano szereg rozwigzan podnoszacych
.. .. . ‘2 . o 50 — 350mm (model HWS 350)
komfort obstugi i zapewniajacych wysoka jakos¢ procesu: Szeroko$¢ transportu 50 — 450mm (model HWS 450)

M elektrycznie regulowana szeroko$¢ transportera ptytek, Kat transportu regulowany od 4 do 7°
Wysokos¢ transport miejsc

M regulowany kat transportu, L e I 750mm + 30mm

M natryskowe dozowanie topnika, Kierunek pracy L— P (opcjaP— L)

M podgrzewacz 1800 mm z wymuszong konwekcjg, 3x400V oraz sprezone powietrze 5bar

M tygiel zeliwny (opcjonalnie tytanowy), Maksymalny pobér mocy 34kW

: trjstrefowe — wymuszona konwekcja
Wiecej Podgrzewanie wstgpne powietrza (opcjonalnie IR)

oprodukcle zeliwny (wysuwany elektrycznie),
.E i, opcjonalnie tytanowy
R &3‘ ’ Masa wsadu bezotowiowego 500 kg/520 kg (tygiel tytanowy)

| Maks. temperatura w tyglu 300°C

Typy fali Omega i Lambda

Wysokos¢ fali regulowana do 10mm

2,0L (opcjonalne automatyczne
uzupetnianie z zewnetrznego kanistra)

: nadmuch powietrza, zewnetrzna
Metoda chtodzenia chiodziarka (opcja)

Ostona azotu opcja

Dodatkowe podparcie PCB opcja, regulowana podpora srodkowa

Sterowanie komputer PC z OS Windows® plus PLC

Tysgiel

\ FB Hws-a50 Pojemnos¢ zbiornika na topnik

L

FW350 - niewielkich rozmiaréw, w petni profesjonalny agregat do lutowania komponentéw przewlekanych i SMD spoiwami
bezotowiowymi, przeznaczony do matej i sredniej produkcji. Urzadzeniem zarzadza sterownik PLC z ekranem dotykowym.
Mozliwos¢ zapamietania do 100 programow roboczych.

M recznie regulowana szerokosc transportera ptytek, 2550x1150x1650mm

| regUIowany kat transportu, tancuchowy z palcami tytanowymi

. . Transport tomat .
B natryskowe dozowanie topnika, 2 ELUSIEISEAMATD CZ7Er 4SS
M podgrzewacz 600 mm z wymuszona konwekcja, Szerokos¢ transportu 50 = 350mm
. tygiel wykonany ztytanu. Kat transportu regulowany od 4 do 7°

y Zasilanie 3x400V oraz sprezone powietrze 5bar

Maksymalny pobér mocy 18kW ($rednio w czasie pracy 3 — 5kW)

2 R jednostrefowe ; memtl:;:ona konwekcja
-
J .? Masa wsadu bezotowiowego okoto 200kg
Typy fali OmegailLambda
Fluxer natryskowy, (pojedyncza dysza)
Sterowanie PLC z ekranem dotykowym

ZPAKT
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Montaz przewlekany

SPA 440-EVO - Uniwersalny system do automatycznego
lutowania elementéw przewlekanych w ostonie azotu.
Dzieki tatwo wymienialnym dyszom mozliwe jest lutowanie
punktowe, liniowe a takze na fali.

B kat lutowania 0° lub 7°,
M tygiel i pompa wykonane s3 z tytanu,

M precyzyjne dawkowanie topnika dzieki jednostce
microdrop,

[l mozliwos¢ podwojenia wydajnosci z uzyciem podwéjnych
systeméw topnikowania oraz lutowania w jednej maszynie,

[l automatyczny system kontroli wysokosci fali lutowniczej,

[l automatyczny system uzupetniania spoiwa w tyglu,

W maksymalny przeswit dla strony lutowanej 40 mm,

M sterowanie za pomoca panelu dotykowego,

M tatwe tworzenie programéw roboczych w trybie offline,
na podstawie skanu PCB.

Wiecej
o produkcie

Transport

programowany w osiach X,Y,Z

400x400mm
(opcjonalnie dwie plytki
400x200mm)

Wielkos¢ PCB

3x400V oraz sprezony azot
o czystosci min. 99,99%

Zasilanie

Pobdér mocy maksymalny 15kwW

wymuszona konwekcja lub

Podgrzewanie wstepne e

Tygiel tytanowy o pojemnosci okoto 12kg

Maks. temperatura w tyglu 350°C

Fluxer microdrop

Sterowanie PLC z ekranem dotykowym

SPA-R - manualna, nastotowa stacja lutownicza do wymiany
elementéw przewlekanych, takich jak ztacza, transformatory,
dtawiki itp. Dzieki odpowiednio dobranej dyszy mozliwe jest
jednoczesne rozlutowanie i polutowanie wszystkich
wyprowadzen komponentu o duzej masie termicznej.

M tatwa obstuga - start cyklu uruchamiany wtacznikiem
noznym,

M funkcja timera,

M pompaii tygiel lutowniczy wykonane w catosci z tytanu
do stopow lutowniczych bezotowiowych,

M regulacja wysokosci fali w locie,

M pamiec¢ do 10 programéw,

M tatwa wymiana dyszy lutowniczej,
M brak ograniczen w rozmiarze ptytki,
M opcjonalne zasilanie N2,

B opcjonalny wskaznik laserowy utatwiajacy centrowanie
komponentu nad dysza,

W stot XY.

Transport reczny X,Y

o 230V (opcjonalnie sprezony azot
Zasilanie o czystosci min. 99,99%)

Pobor mocy maksymalny 2kW

Tygiel tytanowy o pojemnosci okoto 12kg

Maks. temperatura w tyglu 350°C

Sterowanie PLC z ekranem dotykowym

ZPAKT
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Inspekcja optyczna

ALD8710S - system AOI 3D przeznaczony do pracy w linii,
wykorzystujacy najnowsza technologie obrazowania
tréjwymiarowego, opartg o profilometrie faz i autorski system
projektoréw cyfrowych. Szybko, doktadnie i skutecznie
wykrywa btedy w montazu, zachowujac bardzo niski wskaznik
fatszywych alarméw. System jest wyposazony w intuicyjny,
przejrzysty interfejs, ma funkcje autoprogramowania

z mozliwoscia szybkiego definiowania tolerancji wg standardéw
IPC. Kazda badana ptytka jest identyfikowana na podstawie jej
kodu (1D, 2D), a dane z inspekcji sg przekazywane w czasie
rzeczywistym do systemu sledzenia (traceability).

ALD8710S mozna programowac ze stanowiska offline,
jednoczesnie wykorzystujac to stanowisko do biezacej
weryfikacji btedéw. Szkolenie operatoréw jest procesem
krotkim i prostym, a jakos$¢ programoéw nie jest uzalezniona
od ich doswiadczenia.

Wiecej
o produkcie

Masa 980kg

Maksymalne wymiary badanej ptytki 450x710x5mm, masa 3kg

pod PCB 50mm, nad PCB 40mm

Rozdzielczos$é XY-14pm, Z-0,7pm

Szybkos¢ inspekgji ponizej 0,6 s/pole widzenia

Komputer PC z OS Windows® 10

Przeswit

Sterowanie

ZPAKT

ELECTRONICS

ALD7710S - system AOI 2D przeznaczony do pracy w linii,
oparty na technologii i3D. Zapewnia szybka i szczegétowa
kontrole PCBA pod katem wszystkich najczesciej spotykanych
defektow. Posiada funkcje bezobstugowego sprawdzania
oznaczen z réznych powierzchni (OCR) oraz modut bibliotek,
automatyzujacy proces tworzenia nowych programow.

System wyposazono w oprogramowanie do analizy
i zapobiegania defektom. Mozliwe jest zdalne programowanie
oraz weryfikacja btedéw ze stanowiska offline.

Kazda badana ptytka jest identyfikowana na podstawie jej kodu
(1D, 2D), a dane z inspekcji sg przekazywane w czasie
rzeczywistym do systemu $ledzenia (traceability).

Wiecej
o produkcie

Masa 980kg

Maksymalne wymiary badanej ptytki 450x710x5mm, masa 3kg

pod PCB 60mm, nad PCB 40mm

Przeswit

Oswietlenie wielokierunkowe LED 360°
Pole widzenia 61,44x45mm

230V, 0,5MPa

Zasilanie



Inspekcja optyczna

Unicomp AX 7900 - system inspekcji rentgenowskiej, wyposazony w zrédto promieniowania 90kV oraz ptaski panel detekcyjny.
Badany obiekt mozna przemieszcza¢ w czterech osiach z mozliwoscia maksymalnego pochylenia do £30°. Niezalezne sterowanie
w osi ,Z” tuby i detektora umozliwia ptynng zmiane powiekszenia w szerokim zakresie. Oprogramowanie systemu pozwala

na obserwacje obiektu w czasie rzeczywistym, wykonywanie podstawowych pomiaréw geometrycznych (odlegtosci, kata, Srednicy,
wielokata, wypetnienia otwordw lutowniczych itp.) W trybie automatycznym system pozwala na analize i raportowanie potaczen
SMT np. w uktadach BGA.

Wiecej
Wymiary 1200x1200x1530 mm o produkcie

(=] FE [=]
Masa 1120 kg A
Maksymalne wymiary
badanego obiektu 520x420 mm, masa 10 kg
Manipulacja w pieciu osiach XY,Z1,72,0.
Efektywna powierzchnia
detektora 65x65mm
Maksymalne powiekszenie 600x

Sterowanie Komputer PC z OS Windows® 10

wbudowany radiometr, blokady

Bezpieczenstwo uzytkowania elektromagnetyczne chronigce przed
nieuprawnionym dostgpem

Nikon XT V160 - najwyzszej klasy system rentgenowski do nieniszczacej kontroli podzespotéw elektronicznych

(PCB, BGA, uBGA, chipéw i wielu innych), ktérego gtéwnymi obszarami zastosowania sg linie produkcyjne i laboratoria kontroli
jakosci. Dzieki zastosowaniu unikatowych, autorskich rozwiazan Nikona, system wyréznia sie bardzo wysoka jakoscia obrazowania,
przy zachowaniu niskich kosztéw eksploatacji i prostoty obstugi. Zrodto promieniowania X-Tek Xi ,Open Tube” jest mniejsze

niz jakakolwiek inna konstrukcja i umozliwia ogladanie obrazéw rentgenowskich o drobnych szczegétach w grubych i gestych
probkach.

Komputerowo sterowana soczewka elektromagnetyczna gwarantuje, ze obraz pozostaje ostry przy wszystkich ustawieniach
napiecia, a obiekt badany nie ulega zniszczeniu przy uzyciu duzej mocy. Oprogramowanie systemu umozliwia zaawansowane
pomiary i analize uktadéw BGA, potaczen drutowych, PTH i ztozonych pakietow, takich jak PoP na ptytkach wielowarstwowych,
z automatyczna kontrolg poprawnosci dziatania i raportowaniem. Opcjonalnie system mozna wyposazy¢ w modut tomografii

komputerowe;j.
¥ Wiecej
1225 x 1810 x 2145 mm Q a8 opSodjukcie
Masa 2100kg S
Mak | i
ob?ei%ﬁna ne wymiary badanego 711x762 mm, masa 5 kg
Manipulacja w pigciu osiach X, Y, Z, rotacja 360°, kat 75°

Maksymalne napigcie i moc
srodia 160 kV/20 W

Mozliwosé rozpoznawania

defektow 0.5 pm
Powigkszenie geometryczne 2,5 -2046x
Zasilanie 230V

: Komputer PC z OS Windows®

ELECTRONICS
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Inspekcja optyczna

Hawkeye 2000 - urzadzenie wykorzystujace promienie
rentgenowskie do szybkiego i precyzyjnego liczenia
komponentéw SMD w szpulach, laskach i na tackach. W jednym
kilkusekundowym cyklu mozliwe jest zliczenie réznorodnych
komponentéw w czterech szpulach 180mm, a wynik jest
automatycznie wysytany do serwera ERP.

Mozliwe jest réwniez wygenerowanie i natychmiastowe
wydrukowanie nowej etykiety dla kazdej szpuli. Rolg operatora
jest jedynie zeskanowanie etykiet, utozenie szpul w szufladzie
urzadzenia i nacis$niecie jednego przycisku, inicjujagcego cykl
liczenia. Uzytkownik ma nieograniczony dostep do stale
aktualizowanej bazy komponentéw.

Proces trwa 6 - 8 sekund i jest uruchamiany jednym
przyciskiem.

Wyniki moga by¢ wystane bezposrednio do serwera systemu
ERP oraz wydrukowane w postaci nowych etykiet na szpule.

Hawkeye 2000 charakteryzuje wysoka, blisko stuprocentowa
doktadnosc zliczania wszelkiego typu komponentéw SMD,
umieszczanych w tasmach na szpulach, tackach, laskachczy
odcinkach tasm, a nawet podawanych luzem.

M bezinwazyjne zliczanie do 4 szpulek (180mm)
jednoczesnie,

M czas zliczania dla 1 szpulki wynosi do 6 sekund,

M doktadno$é zliczania dostarczajaca precyzyjnych
informacji o stanach magazynowych,

M pokazna redukcja czasu zliczania komponentow,

M tatwos¢ przemieszczania dzieki kompaktowym rozmiarom
i kétkom transportowym,

M mozliwos$¢ wykonania rentgenowskiej inspekcji PCB,
M integracja z systemami ERP/MES,

M zlicza wszelkie rodzaje komponentdw (oprécz szpul takze
tacki, laski oraz te o niestandardowych ksztattach),

B skaner i drukarka kodéw,

M intuicyjne oprogramowanie i dotykowy monitor.

Zrédfo promieniowania 20 - 50 kV

Detektor 430 x430 mm
System operacyjny Windows 10
Masa 700 kg

ZPAKT
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Inspekcja optyczna

Wiecej
o produkcie

szerokokatna kamera z 30x powiekszeniem
optycznym (auto/manual)

Przestrzen pod kamerg 60 -300 mm

Sterowanie funkcjami
kamery

Optyka

kontroler z joystickiem lub oprogramowanie

Mikroskop elektroniczny marki powiekszenie optyczne, przestona, jasnos¢,

Optilia, bazujacy na
szerokokatnej kamerze

Regulowane parametry ostros¢, balans bieli, pamie¢ pola widzenia,
“zamrozenie” obrazu

oo R . Wskaznik czerwony wskaznik laserowy
pracujacej w rozdzielczosci
Full HD, o powiekszeniu Z?gjﬁgé?g'e do wejscie komponentowe HD Y/Pb/Pr
optycznym do 30x.
Wymiary kamery @87 x 127 mm

Wiecej
o produkcie . .
Rozdzielczos¢ FHD 1920 x 1080
=195 =]
2Pr Lty . .
b . Powiekszenie optyczne/ do 30x/300x
: cyfrowe
[=13F
Przestrzen pod kamerag 90-420 mm
Oswietlenie opcjonalnie
Wykrywanie rozdzielczo$ci .
Sterowanie funkcjami kamery zdalnie, za pomoca porecznego pilota

o wbudowane gniazda USB/USB PC/
Wyjsécia sygnatowe Ethernet/DVI

pomiar, rysowanie ksztattéw,

System Visus ICON Flex, bazuje na kamerze 1/2.8” pracujacej

w rozdzielczosci FHD zapewniajac najwyzsza ostrosc obrazu Oprogramowanie poréwnywanie obrazéw, wpisywanie
przy powiekszeniu optycznym do 30x. uwag
Wiecej

Powiekszenie optyczne/

do 30x/300x
: cufrowe
Oswietlenie wbudowane, LED

System Visus Cmore bazuje
na kamerze pracujacej

w rozdzielczosci FHD,
zapewniajac najwyzsza
ostrosc¢ obrazu przy
powiekszeniu optycznym
do 30x (cyfrowym do 300x).

Wykrywanie rozdzielczosci .
monitora automatycznie

wbudowane gniazda USB/USB PC/

Wyijscia sygnatowe Ethernet/DVI

pomiar, rysowanie ksztattow,

Oprogramowanie poréwnywanie obrazéw, wpisywanie
uwag

ZPAKT
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Bezpieczne przechowywanie

Wiecej
o produkcie

Dla unikniecia wystepujacych w procesie lutowania,
powszechnie znanych zjawisk delaminacji czy ,popcorningu’,
nalezy zadba¢ by komponenty SMD przechowywane byty

w atmosferze wolnej od wilgoci.

Prezentowane produkty firmy Mekko Technologies dziataja

w oparciu o autorska technologie ,MTX-Flow”, ktéra zapewnia
utrzymanie standardu IPC/Jedec J-STD-033D-1 w sposéb
bardzo efektywny i wydajny. Szafy charakteryzuja sie niskim
poborem mocy ($rednio 50W) i bardzo szybkim dziataniem

- juz w dwie minuty po zamknieciu drzwi wilgotnos¢ wzgledna
spada ponizej 5%. Nadaja sie zaréwno do dtugotrwatego
przechowywania komponentéw, jak i szybkiego ich suszenia.

Parametry procesu sg kontrolowane wewnetrznym sterownikiem mikroprocesorowym, ktéry miedzy innymi zatacza alarm
po przekroczeniu zadanej wartosci granicznej RH. Doktadno$¢ regulacji wynosi + 1°C i +1,3% RH. Dzieki opcjonalnemu
oprogramowaniu mozliwa jest archiwizacja danych poprzez LAN. Opcjonalnie szafa moze by¢ pokryta lakierem proszkowym

antystatycznym.
AD-101 775 x 700 x 750 4w komplecie (max. 10 szt.) 230V AC/ $rednio 50W
AD-202 1245 x 700 x 750 _ E(in‘:vato’%)'sez‘;")* -- 230V AC/ $rednio 50W
AD-302 1770 x 700 x 620 6w komplecie (max. 20 szt.) 230V AC/ srednio 50W
AD-303 1770 x 700 x 750 _ 9 w komplecie (max. 15 szt.) -_ 230V AC/ $rednio 50W
AD-606 1770 x 1400 x 620 1300 18 w komplecie (max. 30 szt.) 230V AC/ $rednio 50W

AD-606L 1770 x 1400 x 750 1600 18 w komplecie (max. 30 szt.) n_ 230V AC/ $rednio 100W

Wiecgi i Bezkomorowa zgrzewarka prézniowa, przeznaczona

O produkKkcie . . . . . .

P do pakowania komponentéw i aplikacji elektronicznych.
[=1% IE_I1 Pozwala w skuteczny sposéb zabezpieczy¢ je przed

szkodliwymi skutkami dziatania wilgoci oraz efektami
utleniania, a zastosowanie metalizowanych woreczkéw chroni
pakowane elementy przed elektrycznoscia statyczng. Oprécz
standardowego zgrzewania, dzieki specjalnej dyszy urzadzenie
pozwala na uzyskanie prézni w opakowaniu jak réwniez
zamkniecie pakowanego przedmiotu w atmosferze gazu

obojetnego.
Masa 30kg
i
Szerokos$¢ zgrzewu 10 mm
Zasilanie 230V
Maksymalna warto$¢ uzyskiwanego podcisnienia 80 Kpa
Regulacja poziomu wttaczanego gazu czasowa

ELECTRONICS
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Mycie i przechowywanie ptytek oraz szablonéw

X‘ggggl; cie Oszczednos$¢ miejsca, porzadek i tatwy dostep to gtéwne

atrybuty szaf do archiwizacji szablonéw SMT. Szablony
przechowywane sa w specjalnych ochronnych kieszeniach,
zawieszanych w wysuwanej szufladzie. Wymiary wewnetrzne
kieszeni na szablon wynoszg 760 x 630 mm. Szafa jest
zamykana aluminiowa zaluzjg z zamkiem na klucz.

K Wymiary w mm : o
04

Szafa AC| 15002 1000 x 508 x 960 do 60 szablonéw

0: 1000 x 508 x .
Szafa AC Il C15001 1650 do 140 szablonéw
Zestaw 10 toreb 04- do 2 szablonéw
na szablony C15004 HENGEED w torbie

Przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego napinania
szablondw. Szablon napinany jest ze wszystkich 4 stron.

Kazdy pin napinajacy poruszany jest ttoczkiem pneumatycznym
a ci$nienie 4 Bar pozwala osiggnac site powyzej 40 N,

co odpowiada tej z jakag naprezony jest szablon wklejony

W rame.

Uniwersalne ramy wystepuja w typowych formatach, jednakze
istnieje mozliwos$¢ wykonania ich wedtug zyczenia klienta.
Specjalny adapter umozliwia instalacje szablonu w drukarce.
Uniwersalne ramy oszczedzajg miejsce i czas jak réwniez
zmniejszaja koszty wyprodukowania szablonow.

Wymiary zewnetrzne Wymiary wewnetrzne Wymiary
ramy ramy szablonu

584x566x30mm 480x480mm 555x555mm
720x584x30mm 648x480mm 709x555mm
508x490x30mm 479x479mm 410x410mm

ZPAKT
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Mycie i przechowywanie ptytek oraz szablonow

System mycia natryskowego gwarantuje:
[l mycie preparatami na bazie wody,

M wielokrotne ptukanie wodj dejonizowang z kontrolg
czystosci,

M suszenie strumieniem cieptego powietrza.

Poziom hatasu ok. 55 dB(A) ok.55 dB(A)

Zuzycie wody na cykl ok. 3 litrow ok. 5-6 litrow

39 cm (szer.) x 38 cm 49 cm (szer.) x 47 cm
(gt.) (gt.) x 50 cm (wys.)

Maksymalne wymiary ptytek
(przy wykorzystaniu kosza) 390 mm x 260 mm 438 mm x 200 mm

Maksymalne wymiary ptytek 345 o0y 260 mm 438 mm x 260 mm
(przy wykorzystaniu ramki)

Zewnetrzne wymiary 56 cm (szer.) x 62 cm | 60 cm (szer.) x 72 cm
systemu (gt.) x 46 cm (wys.) (gt.) x 82 cm (wys.)

Masa 24 kg 53kg

Wymiary kosza na ptytki

Wiecej

o produkcie

W fazie mycia usuwane sg wszelkie
zanieczyszczenia, ktére pojawity sie na PCB
w procesie produkgji.

Zalety mycia natryskowego:
M niskie koszty eksploatacji (niewielkie zuzycie wody),

M mozliwos$¢ mycia delikatnych, wrazliwych na wibracje
podzespotéw (np. rezonatory kwarcowe),

M w petni zautomatyzowany proces: mycie, ptukanie,
suszenie - nie wymaga ingerencji cztowieka,

Ml automatyczna kontrola poziomu zanieczyszczen jonowych,

B mozliwosc¢ archiwizacji danych czyszczenia poprzez sie¢
LAN

Temperatura mycia 20°C - 70°C 20°C - 70°C

Temperatura ptukania 20°C - 70°C 20°C - 70°C

Mozliwa ilo$¢ ptukan

Czas suszenia 0-5 godzin 0-5 godzin
2,1kW 3kwW

Wiecej
o produkcie

ZPAKT
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Urzadzenie posiada lekka gtowice bedaca przetwornikiem
ultradzwiekowym, ktéra operator porusza po powierzchni
zwilzonego detergentem szablonu. Pozostatosci pasty czy kleju
niemozliwe do usuniecia Sciereczka z otwordw odrywaja sie

od szablonu dzieki drganiom wywotanym przez gtowice. Prosta
do przeprowadzenia operacja gwarantuje utrzymanie
znakomitej czystosci szablonéw i zachowanie wtasciwego
poziomu powtarzalnosci zadruku PCB. Ze wzgledu na
niewielkie rozmiary gtowicy czyszczenie szablonu mozna
wykona¢ nawet bez koniecznosci wyjmowania go z drukarki.
Opcjonalnie do urzadzenia oferowany jest pojemnik w ktérym
generowane sg ultradzwieki, stosowany do czyszczenia dysz,
igiet dyspersyjnych i innych niewielkich elementow.

Wymiary jednostki sterujgcej 310x280x135mm

Masa jednostki sterujacej 3,5kg

Wymiary sondy $r. 66mm, wys. 70mm

Masa gtowicy 0,55kg
Wymiary opcjonalnego pojemnika 125x125x100mm
Masa opcjonalnego pojemnika 1kg



Stacje lutownicze, naprawcze oraz systemy na gorace powietrze JBC

Stacja lutownicza CDB

Stanowi najbardziej wydajny system lutowniczy JBC
w mozliwie najmniejszych rozmiarach.

M Inteligentne zarzadzanie dostarczang do grota energig
zapewnia najlepsza jakos¢ lutowania, a dzieki trybom
uspienia i hibernacji wydtuza zywotnosc¢ grotu nawet
5-krotnie.

M Kompletny system czyszczenia grotu z szybkim
i bezpiecznym wymiennikiem grotéw.

B Zawiera uniwersalng raczke T245, do ktérej opracowano
szeroka game grotow.

[
i w

A%

)

A

= .

JTSE to stacja goracego powietrza o duzej mocy, ktéra mozna
lutowac i wylutowywac wszystkie typy komponentéw SMD.

Potaczenie systemu goracego powietrza JBC z ostonami,
statywami i ekstraktorami zapewnia tatwe i bezpieczne
wylutowywanie komponentéw, koncentrujac ciepto na
konkretnym komponencie jak pokazano na grafice obok:

ey
A |

| b/ |t ,J_Lu

F s |
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Lutowanie reczne

Kompletne rozwigzanie do napraw komponentéw o srednim
zapotrzebowaniu na moc. Standardowo wyposazona w rgczke
T245 do zastosowan ogdélnych i rozlutownice DR560.

Jednostka sterujgca moze obstugiwac do dwdch narzedzi
jednoczesnie i jest w petni kompatybilna z 10 réznymi
narzedziami JBC:

Wiecej Shenmao Technology Inc. to trzeci co do wielkosci dostawca materiatéw lutowniczych, zatozony w 1973 roku.

o produkcie

Jest strategicznym partnerem produkcyjnym wiodacych firm OSAT, wiekszosci najwiekszych firm EMS
i producentéw OEM. Shenmao ktadzie nacisk na uzywanie ultraczystych surowcéw pierwotnych do wytwarzania
produktéow najwyzszej jakosci.

: : : Temperatura : :
ROdzaj e “m ROdzaJ topnlka

‘ Bezotowiowe PF606 Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 217-219°C T3-T6 ROLO/ROL1
PF629 Sn99.0/Ag0.3/Cu0.7 217-226 °C T3-TS ROLO/ROL1
‘ Bezotowiowe PF602 Sn42/Bi58 139°C T3-T4 ROLO/ROL1

SH-62 Sn62/Pb36/Ag2 179-189 °C T3-T4 ROLO/ROL1

ZPAKT
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Urzadzenia uzupetniajace

Wiecej Urzadzenie do separacji dtugich paneli LED PCB wyposazone
o produkcie w trzy komplety nozy tnacych. Dolne noze napedzane sa
[Of+40 silnikiem z regulacja predkosci obrotéw. Przeswit miedzy

: gérnymi i dolnyminozami jest precyzyjnie regulowany dla
kazdego noza osobno, co umozliwia rozcinanie bez naprezen
grubych laminatéw i paneli z aluminium.

Ptytka z komponentami przesuwana jest samoistnie pomiedzy
ostrzami. Dzieki bardzo dtugiej platformie 2,4m mozliwa jest
separacja paneli bez ograniczenia ich dtugosci.

Wymiary (bez stolika) 400x400x340 mm

Zasilanie 230V

Grubos¢ PCB 1,0-3,5 mm

Predkos¢ przesuwu do 400 mm/s

Dostepne platformy 1,5m do 2,4 m

Masa urzadzenia 56 kg

Wiecej Urzadzenie do separacji ptytek z paneli w wersji manualnej
o produkcie (model EasyCut 300) oraz w wersji z dwustopniowym napedem
; dolnego ostrza (model EasyCut 300M).

W wersji manualnej operator wktada narylcowany panel

w prowadnice a nastepnie przeciagta cata dtugos¢ ptytki
pomiedzy dwoma ostrzami. W wersji zmotoryzowanej
napedzane dolne ostrze wcigga panel dokonujac jego separacji.

[Model | EasyCut300 | EasyCut 300M

190x 670x 355 190x 670x 355

Wymiary m mm
[Masa | 185k | 237kg |
Zasilanie - 230V
E/;anléslzmalna obstugiwana dtugosé 320 mm 320mm
Kat podfrezowania 25 - 30 stopni 25 - 30 stopni
Wiecej Model wyposazony w dwa rodzaje ostrzy: goérne okragte oraz
o produkcie dolne linearne. Operator umieszcza panel na ostrzu linearnym,
EF=2E a nastepnie dokonuje separacji poprzez przeciagniecie gérnego
= ostrza wzdtuz rylcowania.
[=
Masa 25kg
Maksymalna obstugiwana dtugosc panelu 450 mm
Kat podfrezowania 25 - 30 stopni

ZPAKT
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Oczyszczanie powietrza

Wiecej
o produkcie

Pochtaniacze oparéw lutowniczych ULT AG to seria nowoczesnych, wysokowydajnych urzadzen filtrujacych powietrze

Z zanieczyszczen po wstajacych podczas lutowania stopami cyny. Z uwagi na niezwykle niskg emisje hatasu moga by¢ stosowane
bezposrednio na stanowiskach lutowania recznego. Pochtaniacze o odpowiednio duzej wydajnosci stuzg budowie systemow
centralnych oraz do odprowadzania i filtracji oparéw z maszyn - fal lutowniczych, piecéw czy tez robotéw lutujacych. Wszystkie
modele sa standardowo wyposazone w elektroniczny regulator wydajnosci turbiny oraz wskaznik zablokowania filtra. W ofercie
sg tez urzadzenia w wersji EX oraz pochtaniacze dedykowane do urzadzen laserowych, spawalniczych oraz filtracji oparéw
chemicznych.

llo$¢ obstugiwanych stanowisk ‘

Jumbo LRA 1-2 Powietrze zanie
Filtr F5/F7
LRA 160.1 1-2 Filtr HEPA 13
Filtr chemiczny (wegiel aktywowany)
LRA 200.1 2-4 Powietrze oczyszczone w min. 99,95%
LRA 300 4-6
LRA 400 6-8

LRA 1200 12-16

Ramiona odciagowe, rury elastyczne

Do budowy odciggdéw oparéow polecamy w petni antystatyczne
ramiona odciggowe firmy Alsident. W ofercie sa ramiona jedno
i wieloprzegubowe, ramiona elastyczne, uchwyty scienne,
sufitowe i stotowe.

Ssawki odciggowe

Polecamy szeroka game produktow Alsident: od prostych
koncoéwek odsysajacych po komory stanowiskowe z plexiglasu.

ZPAKT
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Urzadzenia uzupetniajace

Wiecej
o produkcie

Programowalny mikser pasty z opcjonalnym systemem traceability

[l Skuteczna poprawa jako$¢ procesu drukowania poprzez zapewnienie optymalnej
konsystencji pasty lutowniczej i powtarzalnosci procesu,

Il Nie wymaga otwierania pojemnikéw,
M Proste i intuicyjne sterowanie za pomoca wbudowanego ekranu dotykowego,

B System zabezpieczajacy operatora (otwarcie pokrywy mozliwe dopiero
po catkowitym zatrzymaniu silnika),

[l Mozliwo$¢ manualnego ustawienia czasu mieszania oraz zapisania
do 10 programow,

[l Obstuga wszystkich popularnych rozmiaréw pojemnikow
(w zestawie 2 adaptery),

Il Mozliwosé mieszania 1 lub 2 pojemnikow jednoczesnie
(w zestawie balast 500 lub 250g).

Mikser pasty
[l Skutecznie poprawia jako$¢ procesu drukowania poprzez zapewnienie
T optymalnej konsystencji pasty lutowniczej i powtarzalnosci procesu.
| M Nie wymaga otwierania pojemnikéw.

ANIKT B Umozliwia precyzyjne ustawienie czasu i predkosci mieszania.

Bt [l Obstuguje wszystkie najpopularniejsze rozmiary pojemnikdw pasty lutowniczej

(250, 500g oraz opcjonalnie 1000g).
I Umozliwia jednoczesne mieszanie dwaéch lub jednego pojemnika.

[l Balast 500g w zestawie.

M Mikser jest wyposazony w tozysko zamkniete - nie wymaga wymiany smaru.

Wiecej
o produkcie

Magazynki typu RACK
Ptynna regulacja szerokosci. Jedna
$cianka ruchoma, z blokowaniem
zatrzaskowym (bez uzywania srub

i narzedzi) 50 slotéw w odstepie 10 mm.

Magazynki typu RACK stuza do sktadowania i transportu
PCB w procesach montazu automatycznego. Solidna,
a jednoczesnie lekka konstrukcja z formowanego

termicznie, przewodzacego tworzywa sztucznego, = Rézne poziomy odpornosci
wzmacnianego elementami metalowymi. —— temperaturowe;j.
Wymiary zewnetrzne 400x320x563 mm 355x320x563 mm 460x400x563 mm 535x460x569 mm 535x530x569 mm
Odpornos¢ temperaturowa 80°C, (dostepna jest rowniez wersja 120°C)

[ Masa | 68k | 6k | 79k | f24kg____ | ___135kg____
G PAKT
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Montaz powierzchniowy

Wiecej

o produkcie

taczniki i klipsy
Zastosowanie tacznikéw

do tasm SMD pozwala
uzupetnia¢ komponenty

bez zatrzymywania maszyny
Pick&Place. Kombinacja
metalowego klipsa z tacznikiem
samoprzylepnym zapewnia
doktadne i niezawodne
potaczenie tasm.

Tasmy rozbiegowe

Zwykle podczas uzbrajania Ii
podajnika koniecznym jest
oddzielenie na pewnej dtugosci
tasmy zabezpieczajacej od
nosnika, co powoduje
niepotrzebne straty
komponentéw. Tasmy
rozbiegowe stosuje sie dla
przedtuzenia tasm
zabezpieczajacych (kryjacych).

Numer llosé w
katalogowy opakowaniu

09-CTE108 Przedtuzenie tasn:]y zabezpieczajacej 500 sztuk
8mmi12mm

09-CTE116 | Przediuzenie tasmy zabezpieczajgcej 16 mm 500 sztuk

09-CTE124 Przedtuzenie tasmy zabezpieczajacej 24 mm 250 sztuk

09-CTE132 | Przedtuzenie tasmy zabezpieczajgcej 32 mm 250 sztuk

Krazki maskujace poliimidowe

Wiecej
o produkcie

Krazki samoprzylepne
wykonane z odpornego

na temperatury lutowania
poliimidu (kaptonu).
Zastosowany klej na bazie
silikonu nie pozostawia $ladow
na powierzchni po odklejeniu.
llo$¢ w opakowaniu: 1000 szt.
Dostepne rézne srednice:

od 8do 12 mm.
m llo$¢ punktéw na rolce Numer katalogowy
‘ 8 mm 1000 09-PD0805
10 mm 1000 09-PD1008
‘ 12 mm 1000 09-PD1205

(& PAKT
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Numer llosé w
katalogowy opakowaniu

09-SST408 4000 sztuk

Pojedynczy tacznik samoprzylepny
8 mm

09-SST412 Pojedynczy facznik samoprzylepny | - 4000 sztuk

09-55T416 Pojedynczy "aclzé";: :‘mprzy'ep“y 4000 sztuk

09-SST424 Pojedynczy facznik samoprzylepny | - 2000 sztuk

09-DST408 Podwainy 'aczg‘::;amp"y'ep"y 500 sztuk

09-DST412 Podwdjny taczfik samoprzylepny 500 sztuk

09-DST416 Podwsjny 'acig'ﬁsna‘mp"y'ep"y 500 sztuk

Podwajny tgcznik samoprzylepny

Metalowe klipsy w listkach

Pozwalajg na taczenie tasm

o dowolnej szerokosci.Klipsy
wykonane z mosigdzu posiadaja
otwory umozliwiajace
swobodny transport na
zebatkach podajnika oraz
wypustki dzieki ktérym taczenie
dwadch tasm jest trwate.

Numer llosé w
katalogowy opakowaniu

Klips mosiezny w listkach o wym. 23x85mm
20 klipséw w pojedynczym listku
25 listkéw w opakowaniu plastikowym
Klips mosiezny w listkach o wym. 25,8x86,5mm
20 klipséw w pojedynczym listku

09-TSC175 4000 sztuk

09-TSC375 4000 sztuk

25 listkow w opakowaniu plastikowym

Klips mosiezny do taczenia tasm z

09-TSC475 .
komponentami

4000 sztuk

Tasmy maskujace poliimidowe

Tasmy samoprzylepne wykonane

z odpornego na temperatury
lutowania poliimidu (kaptonu).
Zastosowany klej na bazie silikonu
nie pozostawia sladéw

na powierzchni po odklejeniu tasmy.
Dtugos¢ nawoju w rolce: 33 m.
Dostepne rézne szerokosci:

od 4 do 25 mm.

Wymiary (szer. x dt.) Numer katalogowy

\ 6mmx33m 09-PT0633
\ 9mmx33m 09-PT0933
\ 15mmx33m 09-PT1533
\ 21mmx33m 09-PT2133
| 26 mmx33m 09-PT2633



Preparaty, scierki i rolki do czyszczenia szablonéw

Wigcej QTEK Stencil Clean to nasaczone chusteczki, ktére zostaty specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczen
o produkcie . . o . I . . ..

z szablonow, w tym past lutowniczych, topnikéw, atramentéw utwardzanych promieniowaniem UV i klejéw
wystepujacych w produkcji podzespotédw elektronicznych. Formuta czyszczenia szablondw QTEK zostata stworzona
specjalnie w celu osiggniecia wysokiej wydajnosci czyszczenia, jest w 100% bezpieczna, szybko schnie i jest
bezwonna. Jest doskonatym $rodkiem odttuszczajacym i usuwa zanieczyszczenia w sposéb czysty, bez plamienia
powierzchni szablonu.

M Preparat do usuwania resztek past lutowniczych,
B Usuwa Zle nadrukowane, nieutwardzone pasty lutownicze,

M Silny lecz nie destrukcyjny, szybko odparowujacy
i bezwonny produkt czyszczacy,

M Stanowi idealne rozwigzanie czyszczenia szablonéw do
nadruku pasty lutowniczej.

B Usuwa Zle nadrukowane, nieutwardzone kleje i pasty
lutownicze,

M Silny lecz nie destrukcyjny, szybko odparowujacy
i bezwonny produkt czyszczacy,

M Stanowi idealne rozwiazanie dla linii produkcyjnych gdzie
dozowane s3 spoiwa.

M Odparowuje szybko nie pozostawiajac smug po
zakonczeniu czyszczenia,

M Sterylnie oczyszcza powierzchnie nie pozostawiajac na niej
zadnych zanieczyszczen,

M Zawartosé - 70% alkohol izopropylowy, 30% woda
dejonizowana.
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Preparaty, scierki i rolki do czyszczenia szablonéw

Wiecej
o produkcie

Sciereczki policelulozowe SMT

Wykonane z mocnego i trwatego materiatu odpornego

na rozdarcie lub rozwarstwienie, jednoczesnie nie
powodujacego zadrapan czy otar¢ delikatnych powierzchni.
Silnie sprasowana wtoéknina sciereczki doskonale absorbuje
ciecze (do 490%) stuzy do usuwania plam lub btednie
nadrukowanej pasty. Mozna stosowac je z powodzeniem
zaréwno na sucho jak i nasgczone ptynami z oferty QTEK.

Rolka 500 szt. zrywalnych

09-5310 Sciereczki SMT w rolce 45% poliester, 55% celuloza 225 x 230 mm listkdw
09-5709 Sciereczki SMT ciete 45% poliester, 55% celuloza 228,6 x 228,6 mm Paczka 300 szt.

‘ 09-5909 Sciereczki CLEANROOM ciete 56% poliester, 44% celuloza 228,6 x 228,6 mm Paczka 300 szt.

Wiecej  Rolki do czyszczenia szablonéw

o produkcie

Rolki wykonane z wtdkniny dedykowane do czyszczenia szablonéw w automatycznych drukarkach pasty lutowniczej.
Zastosowana widknina charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig mechaniczng oraz znakomita chtonnoscia,
co sprawia ze idealnie nadaje sie do czyszczenia szablondw z pozostatosci past lutowniczych, rozpuszczalnikéw

czy klejow.

Cechy produktu:

M Najwyzsza wytrzymatosé, odporno$é na strzepienie

B Wyjatkowo wysoki poziom nasigkania

B Skutecznos$¢ czyszczenia nawet przy niewielkim przesuwie tkaniny ;
M Bardzo niski stopien generowania czastek zanieczyszczajacych :'
B Bardzo niski poziom rozpuszczalnych zanieczyszczen ] 4

M Bardzo niski poziom zawartych jonéw metalicznych

B Wszechstronny w zastosowaniach czyszczacych

m Szerokos¢ witékniny Dlugos¢ nawoju Numer katalogowy

ASM DEK 515 mm 530 mm 09-2660
R N N R
400 mm 400 mm 09-2875
I S T N T
YAMAHA 440 mm 440 mm 09-2940
I T N
444 mm 457 mm 09-2300

ELECTRONICS
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Meble antystatyczne

Wiecej
o produkcie

Trzy linie ergonomicznych stanowisk roboczych o duzych mozliwosciach konfiguracji. Ptynna regulacja wysokosci
oraz szeroka gama akcesoriéw dodatkowych umozliwiajg dostosowanie stanowiska pracy do konkretnego
zastosowania i warunkoéw fizycznych pracownika, zapewniajac bezpieczenstwo i komfort, a co za tym idzie zwieksza
efektywnos¢ pracy. Zastosowanie blatu ESD oraz pokrycie ramy farba przewodzaca gwarantuje ochrone urzadzen
elektronicznych i komponentéw wrazliwych na wytadowania elektrostatyczne.

Optimus Maximus Maximus Electric

: . o . : Maksymalna
Rozmiary blatéw Zakres regulaciji Sposob zmiany i Lx
Model/Cecha g T wysokosci obquaLr::tsucks;atyczna

ptynny blokowany
Srubami

1500 x 750 x 25 700 - 1150 BT 19 ST E 1
Srubami

Optimus 1200x 750 x 25 710-1050 300

elektryczny, z pamiecia
czterech pozycji

Maximus Electric 1800 x 750 x 25 740 - 1220 150

Uchwyt na
Uchwyt na monitor Pétka podwieszana Uchwyt na PC Panel perforowany dokumentacje

¥
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Krzesto BASIC ESD
Wiecej
o produktach
Antystatyczne, tapicerowane

krzesto przemystowe o
regulowanej wysokosci
siedziska i oparcia.

Krzesto VINYL ESD

Antystatyczne krzesto
tapicerowane przewodzacg skéra
syntetyczna o standardowym
ksztatcie siedziska i oparcia.

Krzesto ERGOPROFIL ESD

Antystatyczne, tapicerowane krzesto
o profilowanym ksztatcie siedziska

i oparcia oraz regulowanych
podtokietnikach. Mechanizm
synchroniczny zapewnia komfort przy
dtugotrwatym uzytkowaniu.

©

Krzesto POLI ESD

Antystatyczne, poliuretanowe krzesto
ESD z profilowanym oparciem

i antyposlizgowym siedziskiem.
Wyposazone w przewodzace kodtka
samohamowne, mozliwos$¢ zastosowania
slizgéw.

Krzesto PROFIL ESD

Antystatyczne, tapicerowane krzesto
o profilowanym ksztatcie siedziska
i oparcia.

Krzesto ERGOTECH ESD +

Antystatyczne krzesto tapicerowane o
wysokim standardzie wyposazone min.
w zagtowek oraz regulowane podparcie
odcinka ledZzwiowego.

S

4

Trudnopalna tkanina
poliestrowa, domieszkowana
wtéknem przewodzacym.

Chromowana kolumna gazowa
z regulacjg wysokosci.

Kota jezdne samohamowne,
przewodzace, gumowane.

(G
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Panele podtogowe / maty stotowe

Wiecej
o produkcie

M system zapieé motylkowych,
M bez klejenia do podtoza,

[l doskonata mobilnosé.

Proste w montazu, przewodzace ptyty PCW umozliwiaja
wykonanie nowej, gotowej do eksploatacji podtogi w kilka
godzin. Unikalny system zapie¢ motylkowych zapewnia tatwos¢
montazu i wysokg trwatos$¢ potaczen oraz sprawia, ze miejsca
taczenia sg praktycznie niewidoczne. Faktura skorki
pomaranczy gwarantuje antyposlizgowosc i fatwos¢
utrzymania czystosci. Do wykonczenia powierzchni oferujemy
obrzeza najazdowe w réznych kolorach. Ptyty sg odporne

na scieranie, $ciskanie i wgniecenia, dzieki czemu

po ich powierzchni mozliwy jest transport towaréw

np. z wykorzystaniem wézkéw widtowych.

Wymiary plytki
z zamkiem

Antystatyczna ptyta
podlogowa 510,5x510,5 mm

Antystatyczna ptyta
podtogowa XL 653 x 653 mm

Wiecej Dwuwarstwowa mata nastotowa
o produkcie

Dwuwarstwowa, nastotowa mata o grubosci 2 mm dostepna w kolorze szarym oraz zielonym. Jednostke
sprzedazowa stanowig rolki o wymiarach 0,6 x 10 moraz 1,2 x 10 m jak réwniez arkusze dociete do wymiaréw

wymaganych przez klienta.
Kod produktu Wymiary rolki Kolor warstwy wierzchniej

62-M1006S 0,6x10m szary
62-M1012S 1,2x10m szary
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Ochrona antystatyczna

Wiecej
o produkcie

Jednowarstwowe,
wielowarstwowe, metalizowane,
antywilgociowe, z zamknieciem
,ZIP” oraz bez tego zamkniecia.
Dostepne w réznych grubosciach
folii. Na zyczenie klienta mozliwy
indywidualny nadruk, np. logo.

Saszetki pochtaniajgce wilgo¢
wykonane w standardzie ESD.
Rézne pojemnosci, nadajace sie
do regeneracji w temperaturze
120°C. Wskazniki do
wykrywania wilgoci

nie zawierajace kobaltu.

Do stosowania wewnatrz
opakowan
przeciwwilgociowych.
Dostepne rozne zakresy
wskaznikéw.

Wiecej
o produkcie

zewnetrznych.

pianki PE.

Wiecej
o produkcie
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Regaty i wozki wykonane ze
stali chromowanej do
zastosowania w strefach EPA.
Dzieki modutowej budowie
ilo$¢ poétek, ich wymiary oraz
wysokosc¢ konstrukcji mozna

w duzym stopniu modyfikowac.

Ponadto wsréd elementow
wyposazenia wozka badz
regatu dostepne sg potki
wyprofilowane tak, aby
pomiesci¢ szpule z
komponentmi SMD. Elementy
utatwiajgce obstuge wézkéw
to raczki transportowe oraz
hamulce kot przewodzacych.

Kontenery transportowe o wysokiej wytrzymatosci wykonane
metoda wtryskowg, umozliwiajgce sktadowanie warstwowe.
Zastosowanie wewnetrznych przegrod pozwala na oddzielenie
transportowanych elementéw a zamkniecie kontenera
pokrywa zabezpiecza je przed dziataniem czynnikéw

Uzupetnieniem oferty konteneréw sa stojaki o réznych
ksztattach i zastosowaniach utatwiajace przechowywanie
i transport ptytek jak réwniez przewodzace i rozpraszajace




Ochrona antystatyczna

Wiecej
o produkcie

Fartuchy antystatyczne

Koszulki polo/T-shirt

M podstawowy element ochrony ESD w strefie EPA, M 48,5% bawetna, 48,5% poliester, 3% wtdkno przewodzace,

B komfortowy, lekki, przewiewny,

M gramatura: 180 g/m* +/- 5%,

W 33% bawetny, 63% poliestru, 4% wtokien weglowych, B rezystancja powierzchniowa < 10"'Q),

M rezystancja powierzchniowa < 10"'Q),

M dostepne kolory: biaty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,

mietowy,
M petna paleta rozmiarowa.

M dostepne kolory: szary, czarny, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, zielony.

&>
b e

M parametry zgodne norma EN-61340-4-3,
M niektore modele posiadaja cechy butéw ortopedycznych,

M moga miec¢: wymienne wktadki, podeszwe antyprzebiciowa, nosek stalowy lub
z tworzywa sztucznego,

M podeszwa: antyposlizgowa, absorbujgca wstrzasy, odporna na dziatanie kwasow,
zasad, oleju i benzyny.

i

M wykonane z przewodzacej, antyalergicznej dzianiny,

M bardzo elastyczne, zabezpieczaja dtonie przed urazami (wg normy EN388)
oraz czynnikami szkodliwymi i draznigcymi,

M wykonane: bez pokrycia antyposlizgowego, z pokryciem palcow oraz z pokryciem
palcéw i catej wewnetrznej czesci dtoni,

M dostepna petna paleta rozmiarowa,
M na indywidualne zapytanie klienta dostepne inne modele rekawiczek.
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Ochrona antystatyczna

B antyalergiczna opaska antystatyczna,
M z regulacja dtugosci,
B zatrzask 10 mm w zestawie kabel z wtykiem bananowym oraz krokodylek.

B opaski do obuwia na niskim i na wysokim obcasie oraz jednorazowego uzytku,
M podstawowe parametry: regulowana dtugosc¢ opaski,

B antyposlizgowa, rezystancja 1IMQ, tatwa do zatozenia,

M opaska jednorazowego uzytku - idealna dla oséb wizytujacych strefe EPA,

B dostepne s3 réwniez ochraniacze na obuwie z paskiem uziemiajacym.

Tester ochrony osobistej:
M prosty w uzyciu, mierzy rezystancje opasek i obuwia,
M testuje osobno kazda stope i opaske na nadgarstku,

M proste wskazanie wyniku pomiaru rezystancji - czerwona lub zielona dioda
LED,

Bl moze by¢ zasilany z baterii lub zasilacza,

M interfejs daje mozliwos$¢ wspdtpracy z komputerem lub systemem kontroli
dostepu,

M zgodny z ROHS, dostarczany z certyfikatem kalibracji.

Miernik rezystancji powierzchni ESD:

M przyrzad mierzy jednoczesnie rezystancje powierzchni oraz temperature
i wilgotno$¢ w pomieszczeniu w ktérym pomiar jest wykonywany,

[l wyposazony w sondy pomiarowe zgodne z normga IEC 61340-5-1,

M dostarczony w wersji z interfejsem i oprogremowaniem, daje mozliwos¢
eksportu wynikéw pomiaréw do pliku Excel,

M catosc zapakowana w bezpiecznej walizce, daje duzg mobilnosc i komfort pracy.

Miernik napiecia elektrostatycznego:

B przeznaczony do monitorowania oraz pomiaru wielkosci tadunku,
M wraz z dodatkowa sonda moze stuzy¢ do kontroli stanu urzadzen jonizujacych,
M zgodny z ROHS, dostarczany z certyfikatem kalibracji.
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Plazmowa modyfikacja powierzchni

Technika plazmowa stwarza bardzo . Aktywacja powierzchni

zréznicowane mozliwosci ? 0 ? ’
modyfikowania powierzchni wielu ? * ‘ ? o? ?
materiatéw. Precyzyjne, czyszczeni(? r— Dastessese

zabrudzonych elementéw, aktywacja

. Obrébka plazma Po obrébce Kropla cieczy na Kropla cieczy na Obrébka plazma Po obrébce
plazmowa detaliz tWOI"ZYW SZtUCZI'IYCh plazma povbv. ,pbrlfed pow. po obrébce plazma
przed klejeniem czy lakierowaniem, oprovia
wytrawianie materiatéw takich jak ~ Powlekanie powierzchni
teflon czy krzem lub pokrywanie ;

n ez K . . T1tet & - [ XWXY
powierzchni powtokami ochronnymi 2ot ?s v Pyt N1
np. hydrofobowymi to tylko niektére el | | LS
z zastosowan. - -
Obrébka plazma Po obrébce Powierzchnia Powierzchnia Obrobka plazma Po obrébce
plazma przed trawieniem po trawieniu plazma

W zastosowaniach przemystowych rozpowszechnity sie nastepujace technologie plazmowe:

Plazma niskocisnieniowa Plazma atmosferyczna

Komponenty do obrébki umieszczane sa w komorze prézniowej, W tej technologii sprezony gaz jest pobudzany wysokim napieciem
do ktérej dostarczana jest energia potrzebna do wzbudzenia plazmy. elektrycznym, wytwarzajac na wylocie dyszy strumien plazmy.

Plazma niskocisnieniowa czy plazma atmosferyczna?

Plazma niskocisnieniowa Plazma atmosferyczna
Szczegdlnie dobra do obrébki czesci 2D i 3D Szczegodlnie dobra do obrébki czesci 2D
Mozna obrabiac¢ materiaty sypkie tatwa do integracji z istniejacymi systemami automatycznymi
Dobre rozwigzanie dla proceséw seryjnych Mozliwa do zastosowania w procesach ciagtych

Na polskim rynku reprezentujemy firme Diener Electronics,
ktéra zajmuje sie konstruowaniem i sprzedaza urzadzen

do obrébki plazmowej od ponad 20 lat. Szerokie spektrum
zastosowania urzadzen plazmowych sprawia, ze do kazdego
projektu podchodzimy indywidualnie poprzez szereg
konsultacji z klientem oraz testéw modyfikacji powierzchni
powierzonych préobek. Obok kilka przyktadowych urzadzen:
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Aktualna oferta i nowosci dostepne na www.paktel.pl
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PAKT Electronics

Adres:

ul. Papiezka 71a
87-800 Wtoctawek
Polska

Telefon:

(+48) 662 236 663
(+48) 601420779
(+48) 608 664 589

E-mail:
info@paktel.pl

PAKTEL.PL
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